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Was ist ein PCB?




Begriff und Eigenschaften

e PCB: Printed Circuit Board;
Leiterplatte

* Anforderungen

* Mechanische Befestigung der
Bauteile

* FElektrische Verbindung zw.
Bauteilen herstellen / isolieren

* Billig, einfach, langlebig



Begriff und Eigenschaften

 Material:

* Epoxidharz getrankte
Glasfasermatte,
kupferbeschichtet

e Zum Aufbau und den
Eigenschaften gibt es viele
Normen und Vorschriften:

* Europakarte (3 HE):
160 mm x 100 mm




Leiterplatten-Typen




Leiterplatten-Typen
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Leiterplatten-Typen

e Industrielle Platinen:

* Multilayer

* Flexible Platinen
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Herstellungsverfahren




Herstellungsverfahren

 Prototypverfahren:

 Frasmethode

* Photochemische Methode
* Filzstiftmethode
¢ Olmethode
* Tonermethode

 Anreibemethode




Herstellungsverfahren

* Industrielle Serienfertigung

e Photochemisches Verfahren
* Multilayer
« SMD, bohren entfillt

« Einpresstechnik ohne Loten
moglich




Photochemisches
Verfahren




* Drucken des Layouts auf
transparente Folie

 Druckeinstellung in EAGLE
entscheidend

e Haikchen bei ,schwarz” und
,gefullt”

* Bei doppel-Layer muss der
Toplayer gespiegelt werden

Drucker: [Kyocera Classic Universaldriver PCL6 (A4) '] E]
Ausgabedatei: [Z]
Papier: [A4 (210x297 mm, 8.3x11.7 inch)

Ausrichtung: [Hochformat
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Anordnung: [Mitte

z)

Bereich: [Alles ']
[¥] voransicht
Optionen Mabstab
[V] Spiegeln Skalierungsfaktor: 1
"] prehen Blatt-Limit: 0
[ Kopfiiber
Schwarz
Gefiillt
[ Bildunterschrift
Kalibrieren Rand
X 1 Links  4.3mm Rechts 4.6mm
YAl 1 Oben  4.3mm Unten  4.2mm

[ ok || Abbrechen




e Priifen ob Druck lichtdicht

* Nachzeichnen mit Edding

 Folie doppelt/dreifach legen

* Fiir sehr gute Ergebnisse Druck in Werbestudios oder Prepress-Center
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Belichten

* Platine kann mit Fotolack
geliefert werden

* Folie exakt auf Platine legen

e Folie muss wellenfrei und
direkt auf der Platine liegen

e Im Labor mit Vakuum und
Belichtungshilfe

e Belichten mit UV-Licht




Entwickeln

* Anschliefsend Platine in Entwicklerbad (20-30s)
* Atznatron (Natriumhydroxid)

* Belichtete Flachen treten deutlich hervor




* Atzen im Atzgerét

e Zum Atzen wird Ammonium-

bzw. Natriumpersulfat oder
Eisen(Ill)-Chlorid benutzt

* Bei 40°C, 15-30 min
* Mit Wasser abspiilen

 Mit Pressluft trocknen




Bohren

* Bohrungen
* Drahtbriicken 0,6 mm

* Vias 0,005 mm - 0,01 mm
grofser als Niete

 Bauelemente 0,8 mm -1,0
mm

* Wenn nicht bekannt am
Bauteil messen




Bestiicken

 Nach dem Bohren:

* Fotolackreste mit Aceton entfernen

e Zum Schutz der Leiterbahnen

* Platine mit Lotlack bespriihen : ‘ll(nm
* 1 Tag Trocknungszeit ab

Lotfahiger

Schutz- und

Uberzugslack
fiir gedruckte
Schaltungen

Protecteur, | |
Flux de
Soudage

LOTLACK




Bestiicken

* Durchkontaktierung / Vias

e Chemisches Durchkontaktieren

* Giftige, teure Chemikalien
notwendig

e Hoher Platzbedarf fiir
Ausriistung

* Einsetzen von Drahtbriicken

« Zeitaufwendig, mithsam, nicht
,schon”




Bestiicken

* Verwendung von Rohrnieten
 Gutes Verhiltnis von Zeitaufwand und Ergebnis
« Kaum Erhebung auf Platine
* Elektr. Kontakt durch Federkraft der gepressten Enden




Bestiicken

* Verarbeiten der Nieten

« Mit Hammer oder Handhebelpresse verpressen
 Evtl. Verloten der Nietenden




Fertigstellung

* Nun kdonnen Bauteile eingelotet

werden
* Von klein nach grofs, von innen nach
aufsen
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